江苏晟驰微电子有限公司
半导体分立器件芯片材料制造项目（二阶段）
竣工调试公示
[bookmark: _Hlk23023579]江苏晟驰微电子有限公司位于海安经济技术开发区康华路55号。“江苏晟驰微电子有限公司半导体分立器件芯片材料制造项目”于2018年2月立项，项目代码2018-320621-39-508136，2018年7月由江苏久力环境科技股份有限公司编制完成环评报告书，于2018年8月8日通过海安县行政审批局审批，批复文号为海行审【2018】308号。此项目一阶段于2019年10月完成自主验收。
[bookmark: _GoBack]半导体分立器件芯片材料制造项目（二阶段）已于2021年8月1日开工，2022年3月18日竣工，二阶段建成后全厂生产能力：晶圆（直接外售）50万片/年、晶圆(用于制造晶粒)70万片/年、晶粒及器件10亿颗/年。环评及其批复要求中提出的关于环境保护设施已基本配套实施到位，并已具备调试条件，拟定于2022年3月21日对项目环保设施及相应设备进行调试。调试期为：2022年3月21日至2023年3月21日。调试期间，我公司将进一步完善各项环保设施并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》及有关环保验收规范要求完成环保验收。现预公示。
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